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1. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELOW EMISJI ORAZ INNE ISTOTNE
WYDARZENIA W OKRESIE OBJETYM RAPORTEM

A. PODSUMOWANIE DZIALAN OPERACYJNYCH W OBSZARZE ROZWOJU BIZNESU
EMITENTA W PAZDZIERNIKU 2018 R.

Do najwazniejszych wydarzen w obszarze rozwoju biznesu, w okresie objetym raportem nalezaty:

e realizacja projektu proof of concept dla wiodgcego amerykanskiego producenta z branzy inteligentnego
szkta budowlanego (smart glass). Potencjalny partner jest zainteresowany implementacjg technologii XTPL
do swoich produktéow. Wstepnym warunkiem rozpoczecia ewentualnej wspotpracy jest realizacja zatozen
specyfikacji technicznej (dwuetapowy proof of concept). Pozytywny wynik, uzyskany w laboratorium
aplikacyjnym Emitenta, otworzy droge do rozpoczecia negocjacji projektu opracowania dedykowanej
multigtowicy drukujgcej i kompatybilnego z nig nanotuszu. Oznacza¢ to bedzie przygotowanie do
wprowadzenia technologii XTPL w bardzo perspektywiczny segment smart glass, bedacy na etapie
dynamicznego rozwoju zwtaszcza na rynku poétnocno -amerykanskim. Partnerstwo z producentem,
majacym szanse na zdominowanie ww. rynku, w $redniej i dtugiej perspektywie czasowej moze stanowic
istotny element przysztego biznesu Emitenta.

e finalizacja przygotowan wizyty referencyjnej przedstawicieli partnera z Chin - globalnego producenta
urzadzen do produkcji wyswietlaczy zainteresowanego wykorzystaniem technologii XTPL w obszarze
open-defect repair. W pazdzierniku zakonczono procedury administracyjne, zwigzane z uzyskaniem
polskich wiz dla chinskiej delegacji biznesowej. Przedmiotem trwajgcych negocjacji jest sprzedaz gtowicy
drukujacej dedykowanej do ww. zastosowan. Ich pomyslne zakoriczenie bedzie jednoczesnie pierwszym

przemystowym, komercyjnym zastosowaniem technologii rozwijanej przez Emitenta.

e prowadzenie pogtebionych analiz szerokiego spektrum sektoréw i branz pod katem mozliwosci
aplikacyjnych technologii XTPL, majac na uwadze ich atrakcyjnos$¢, potencjat i szybkos¢ implementaciji.
Celem tych dziatan jest stworzenie mapy rozwoju dla technologii, co pozwoli zoptymalizowac i zwiekszy¢
efektywnos¢ dziatan komercjalizacyjnych Emitenta.

e rozpoczecie prac nad kolejnymi zgtoszeniami patentowymi. Ich biznesowym efektem ma by¢é m.in.
utrwalenie wiarygodnosci Spétki i zabezpieczenie kolejnych warstw wypracowywanego IP, co przetozy
sie na wzmocnienie jej pozycji negocjacyjnej w rozmowach z potencjalnymi partnerami handlowymi.

e rozszerzenie zespotu rozwoju biznesu w USA o kolejnych dwdch ekspertéw. Nowi pracownicy Spotki
beda odpowiedzialni m.in. za dziatania w sferze wtasnosci intelektualnej, w tym ochrony patentowe;j, oraz
implementacji technologii do warunkéw przemystowych.

Finansowanie dziatalnosci dziatu rozwoju biznesu byto jednym z celéw emisji akcji serii M.

ziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 178 362,00 PLN wptacony w catosci.
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B. INNE ISTOTNE WYDARZENIA W PAZDZIERNIKU 2018 R.

PRZEPROWADZENIE ORAZ ZAKONCZENIE EMISJI AKCJI NA RZECZ HEIDELBERGER
BETILUNGSHOLDING AG

W nawiazaniu do raportu biezagcego ESPI nr 11/2018 oraz raportu biezacego EBI nr 25/2018 Zarzad
Emitenta poinformowat 22 pazdziernika 2018 r. o podpisaniu umowy objecia 41 400 akcji serii O z funduszem
Heidelberger Beteiligungsholding AG - jednym z dotychczasowych akcjonariuszy Spétki (raport biezacy
ESPI 14/2018). Podpisanie umowy zakonczyto, rozpoczetg 26 wrzeénia 2018 r., subskrypcje ww. akciji.
Subskrypcja miata charakter prywatny i objeta wszystkie akcje serii O.

UDZIAL W KONFERENCJI THE CAPITAL INVESTMENT MEETING W WIEDNIU

W pazdzierniku cztonkowie Zarzadu XTPL - dr Filip Granek oraz Maciej Adamczyk wzieli udziat w konferencji
The Capital Investment Meeting. Podczas odbywajgcego sie we Wiedniu wydarzenia Zarzad zaprezentowat
profil Spétki. Konferencja byta okazja, by dotrze¢ do szerokiego grona prywatnych funduszy inwestycyjny
oraz inwestoréw z Austrii, Niemiec, Szwaijcarii, Lichtensteinu, Wielkiej Brytanii oraz Stanéw Zjednoczonych.

GLOBAL CAPITAL MARKETS FOR HIGH GROWTH COMPANIES - HOW TO SCALE UP SUCCESSFULLY

18 pazdziernika 2018 r. przedstawiciele Spétki wzieli udziat w organizowanym na parkiecie Gietdy Papieréw
Wartosciowych w Londynie (LSE) wydarzeniu Global Capital Markets for high growth companies - How to
scale up successfully. Wspdétorganizowana przez Ambasade Brytyjska w Warszawie impreza byta ekskluzywnie
dedykowana srodkowoeuropejskim spotkom z udokumentowanymi osiggnieciami w dziedzinie technologii
i ciggtym potencjatem wzrostowym. Odbyte wéwczas spotkania pozwolity na zapoznanie sie ze specyfika
preznego, londynskiego rynku kapitatowego oraz budowanie siatki networkingowej z przedstawicielami
branzy technologicznej z Europy Centralne;.

Finansowanie udziatu w imprezach targowych i konferencjach byto jednym z celéw emisji akcji serii M.

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 178 362,00 PLN wptacony w catosci.
KRS: 0000619674; NIP: 9512394886; REGON: 361898062.
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOLCE

Nazwa (firma): XTPL Spétka Akcyjna

Siedziba: Wroctaw

Adres: Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw

KRS: 0000619674

Numer telefonu: +48 71707 22 04

Adres internetowy: www.xt-pl.com

E-mail: investors@xt-pl.com

ZARZAD: RADA NADZORCZA:

e dr Filip Granek - Prezes Zarzadu e Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy Rady

o Maciej Adamczyk - Cztonek Zarzadu Nadzorczej

e Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczacy

Rady Nadzorczej
o Konrad Pankiewicz
e Sebastian Mtodzinski

e Piotr Lembas

e

. _ c."r
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3. PROFIL DZIALALNOSCI EMITENTA

Emitent dziata w segmencie nanotechnologii. Interdyscyplinarny zespé6t XTPL rozwija innowacyjng w skali
globalnej technologie, umozliwiajgca ultraprecyzyjny druk nanomateriatéw, chroniong miedzynarodowymi
zgtoszeniami patentowymi. Rozwigzanie XTPL ma wszelkie cechy technologii przetomowej - tzw. disruptive
technology i bedzie konsekwentnie rozwijane w ramach zaawansowanych prac badawczych, majacych na celu
zdefiniowanie kolejnych, nowatorskich zastosowan w konkretnych polach aplikacyjnych.

Spoétka etapowo komercjalizuje swoje rozwigzanie: zamierza dostarczac¢ sprzet do nanodruku, kompatybilne
i dedykowane dla konkretnych zastosowan nanotusze oraz gtowice drukujace odbiorcom m.in. z branzy
elektroniki drukowanej. W pierwszej kolejnosci XTPL przygotowuje drukarki laboratoryjne, przeznaczone do
prac R&D dla dziatéw badawczo-rozwojowych potencjalnych klientéw biznesowych oraz centréw naukowo-
badawczych, natomiast w kolejnej fazie bedg to kompleksowe rozwigzania dla przemystu: unikatowe gtowice
drukujgce - dedykowane dla konkretnych zastosowan, a takze kompatybilne, precyzyjnie dopasowane
nanotusze. Firma zaktada, iz gtowice drukujgce - umozliwiajace wdrozenie rewolucyjnej technologii nanodruku
i ultraprecyzyjnej depozycji - beda projektowane przez XTPL, poszczegdlne moduty beda produkowane przez
zewnetrznych podwykonawcéw i ostatecznie sktadane takze przez XTPL. Nanotusze beda produkowane
przez wyselekcjonowanego podwykonawce - w oparciu o opatentowane formuty. XTPL zamierza sprzedawac
nanotusze (w oparciu o moce produkcyjne partnera handlowego) i gtowice drukujace bezposrednio, a takze

wdrazac technologie jako ustuge dla wybranych klientéw (doradztwo technologiczne).

Celem XTPL jest zrewolucjonizowanie wybranych obszarow szerokiego sektora elektroniki drukowanej.
Silny rozwdj tego rynku wynika z rosnacej liczby nowych zastosowan drukowanej, elastycznej i organicznej
elektroniki w réznych dziedzinach. Technologia XTPL bedzie mogta zostaé¢ wykorzystana w wielu istniejgcych
obszarach branzy elektroniki drukowanej lub dzieki niespotykanej precyzji druku nanomateriatéw, co pozwoli
na wdrozenie nowych obszaréw do tego sektora. Rewolucja technologiczna wynika tu z umozliwienia produkcji
ztozonych i skomplikowanych podzespotéw elektronicznych za pomoca tanich i skalowalnych metod druku.
Tak jak dzi$ tanio i szybko drukujemy gazety czy ksiazki, tak w przysztosci wydrukujemy komponenty z ktérych
sktadaja sie wyswietlacze, ogniwa stoneczne, biosensory i inne elementy. Rozmiar catego rynku elektroniki
drukowanej: 2017r. - 29,3 mid USD, 2027 r. - 73,4 mld USD; CAGR 9,3% (prognoza)

ziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 178 362,00 PLN wptacony w catosci.
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GLOWNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII XTPL W OBSZARZE
ELEKTRONIKI DRUKOWANEJ:

NAPRAWA ZERWANYCH POEACZEN METALICZNYCH

Struktury przewodzace w skali mikro i nano s3
niezbedne w szeroko pojetej elektronice (np. uktady
scalone, wyswietlacze LCD/OLED, ptytki PCB,
ogniwa stoneczne i wiele innych). Sektor ten boryka

sie z powaznym problemem poniewaz te struktury

przewodzace niezwykle czesto ulegajg uszkodzeniu
na etapie produkcji. Komponenty elektroniki
wykonane na bazie tych struktur sg niezwykle drogie,

dlatego jest to kluczowe by naprawiac takie defekty.
Metody naprawcze dostepne obecnie na rynku s3
bardzo ograniczone, skomplikowane i kosztowne. XTPL oferuje nowe przetomowe rozwiazanie, ktére umozliwia
naprawe defektéw s$ciezek przewodzacych przy niskich kosztach, z precyzja i szybkoscia niespotykang dotad
przy uzyciu zadnego innego rozwigzania.

PRZEZROCZYSTE WARSTWY PRZEWODZACE (TCF)

Sa niezbedne w produkcji wyswietlaczy, monitorow,
ekranéw dotykowych i ogniw fotowoltaicznych.
Obecnie najczesciej stosowane warstwy TCF oparte
sg na tlenku indowo-cynowym (ang. indium-tin oxide
- ITO). Ind jest pierwiastkiem rzadkim, ktérego podaz
w skali globalnej jest w wiekszosci kontrolowana
przez Chiny (ok. 50%-60% globalnej produkcji)
oraz Koree (15% udziatu w rynku). Warstwy oparte

na ITO nie s3 elastyczne (istotne ograniczenie dla
producentéw elektroniki), w niewystarczajagcym
stopniu przewodza prad i majg ograniczong transparencje optyczna. Z uwagi na ograniczenia ITO, spotki
technologiczne na catym Swiecie poszukujg technologii nowej generacji warstw TCF jako alternatywy dla ITO.
Rozwigzanie XTPL jest takg wtasnie alternatywa. Pozwala ona na petng transparentnos¢, znakomite parametry
w zakresie przewodzenia, niski koszt wytworzenia z materiatéw powszechnie dostepnych np. srebro, co oznacza
pozadane uniezaleznienie technologiczne od indu oraz elastyczno$¢ warstw przewodzacych, ktéra umozliwi

producentom elektroniki opracowanie i zaoferowanie klientom rozwigzan rewolucyjnych nowej generaciji.

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 178 362,00 PLN wptacony w catosci.
KRS: 0000619674; NIP: 9512394886; REGON: 361898062.
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Sad Rejonowy dla Wroctawia Fa

KRS:

POLPRZEWODNIKI

Rozwigzanie XTPL odpowiada na zapotrzebowanie
producentéw urzadzen w sektorze pétprzewodnikow
zwigzane z zastgpieniem fotolitografii prostsza
i tanszag metoda, ktéra pozwoli na najwyzsza
precyzje. Fotolitografia jest wysoce ztozona,
bardzo droga i mato uniwersalna, wymaga zaréwno
ekstremalnie czystej powierzchni podtoza, jak
i idealnych warunkéw temperaturowych, ktére
pozbawione s3 wszelkich zanieczyszczen, cieczy
i zagrozen $Srodowiskowych, a takze jest stosowana
wytacznie do ptaskich powierzchni w celu wytworzenia wzoréw. Addytywna, ultraprecyzyjna technologia
tworzenia struktur submikronowych oferowana przez XTPL eliminuje wszystkie te wady i stanowi poszukiwang

alternatywe w tym sektorze.

Siedziba Spétki oraz laboratoria badawcze znajduja sie na terenie Wroctawskiego Centrum Badarn PORT. Obecnie
zespot tworzacy XTPL sktada sie z ponad 45 oséb w Polsce i Stanach Zjednoczonych: naukowcdéw i technologéw
o interdyscyplinarnym doswiadczeniu w zakresie: chemii, fizyki, elektroniki, mechaniki, symulacji numerycznych
(9 oséb posiada stopien doktora nauk), a takze grupy specjalistow z zakresu zarzadzania strategicznego
i komercjalizacji technologii z doswiadczeniem oraz sukcesami w obszarze rozwoju produktéw, marketingu
i rynku kapitatowego. Waznym atutem jest fakt, ze w kadrze Emitenta znalazto sie wielu profesjonalistow,
posiadajgcych rozwijane na miedzynarodowych rynkach know-how, wspétpracujagcych w swojej karierze
zawodowej z globalnymi korporacjami i instytutami badawczymi.

ve Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 178 362,00 PLN wptacony w catosci.
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4. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA
W TRYBIE RAPORTU BIEZACEGO W OKRESIE OBJETYM RAPORTEM

RAPORTY BIEZACE | OKRESOWE:

1. Raport nr26/2018 (12.10.2018 r.) Raport miesieczny wrzesiern 2018 roku
2. Raportnr27/2018(19.10.2018r.) Rejestracja zmian statutu XTPL S.A. i tekstu jednolitego statutu XTPL S.A.

RAPORTY BIEZACE ESPI:

1. Raport nr14/2018 (22.10.2018 r.) Podpisanie umowy objecia akgcji i zakonczenie subskrypcji akgji.

5. KALENDARZ INWESTORA, OBEJMUJACY WYDARZENIA MAJACE MIEC MIEJSCE W LISTOPADZIE
2018 r. (LUB POZNIEJ), KTORE DOTYCZA EMITENTA | SA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA INTERESOW
INWESTOROW, W SZCZEGOLNOSCI DATY PUBLIKACJI RAPORTOW OKRESOWYCH, PLANOWANYCH
WALNYCH ZGROMADZEN, OTWARCIA SUBSKRYPCJI, SPOTKAN Z INWESTORAMI LUB ANALITYKAMI,
ORAZ OCZEKIWANY TERMIN PUBLIKACJI RAPORTU ANALITYCZNEGO

14 listopada 2018 r.: Publikacja raportu kwartalnego za Il kwartat 2018 r.

14 grudnia 2018 r.: Publikacja raportu miesiecznego za listopad 2018 r.

6. INFORMACJE NATEMAT WYSTAPIENIATENDENCJI | ZDARZEN W OTOCZENIU RYNKOWYM EMITENTA,
KTORE W OCENIE EMITENTA MOGA MIEC W PRZYSZ+OSCl ISTOTNE SKUTKI DLA KONDYCJI
FINANSOWEJ ORAZ WYNIKOW FINANSOWYCH EMITENTA

W ocenie Zarzadu Emitenta, w okresie objetym niniejszym raportem miesiecznym nie wystapity zdarzenia i nie
pojawity sie nowe istotne tendencje w otoczeniu rynkowym Spoétki, ktére mogtyby mie¢ istotne znaczenie
dla kondycji finansowej oraz wynikéw finansowych.

W IMIENIU ZARZADU:
Maciej Adamczyk

Cztonek Zarzadu

dziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 178 362,00 PLN wptacony w catosci.
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